附件2
PCB规范条件申请需提交的资料

1. 印制电路板行业规范公告申请书（需加盖企业公章）； 
2. 营业执照副本； 
3. 专利证书（至少提供1项）； 
4. 项目核准或备案文件； 
5. 项目环评批复文件； 
6. 项目用地权证或用地审批文件； 
7. 基本工序能力说明（需加盖企业公章）； 
8. 第三方机构产品检测报告（含关键技术指标和加工能力、相关标准要求，近1年内）； 
9. 清洁生产审核报告； 
10. 有害物质限制使用符合性文件或报告（RoHS检测报告）； 
11. 项目环评批复文件； 
12. 环保竣工验收文件； 
13. 排污许可证书； 
14. 主要污染物排放总量指标； 
15. 固体废物处理转移联单； 
16. 安全生产标准化证书； 
17. 经审计的上一年度财务审计报告； 
18. 社会保险相关文件（需加盖企业公章）； 
19. 质量管理体系认证证书(如有）； 
20. 测量管理体系认证(如有）； 
21. 环境管理体系认证证书( 如有）； 
22. 职业健康安全管理体系认证证书( 如有）； 
23. 高新技术企业资质或省级以上研发中心、技术中心证明文件（如有）； 
24. 通过有害物质限制使用认证评价（国推RoHS证书，如有）； 
25. 智能制造试点示范企业证明文件（如有）； 
26. 绿色制造认证评价证明文件（如有）； 
27. 扶贫证明材料（如有）； 
28. 其它（如需要）。 
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